
1MBI400S-120 IGBT Module

1200V / 400A  1 in one-package
Features

· High speed switching
· Voltage drive
· Low inductance module structure

Applications
· Inverter for  Motor drive
· AC and DC Servo drive amplifier
· Uninterruptible power supply
· Industrial machines, such as Welding machines

Maximum ratings and characteristics
Absolute maximum ratings (at Tc=25°C unless otherwise specified)

Item                                                    Symbol
Collector-Emitter voltage VCES

Gate-Emitter voltaga VGES

Collector Continuous       Tc=25°C IC
current                          Tc=80°C

1ms                  Tc=25°C IC pulse
                         Tc=80°C

-IC
1ms -IC pulse

Max. power dissipation PC

Operating temperature Tj

Storage temperature Tstg

Isolation voltage *1 Vis

Screw torque Mounting  *2

Terminals *2

                                                            Terminals  *2

 Rating
1200

±20
600
400

1200
800
400
800

3100
+150

-40 to +125
AC 2500 (1min.)

3.5
4.5

          1.7

Unit
V
V
A
A
A
A
A
A
W
°C
°C
V
N·m
N·m
N·m

Item

Zero gate voltage collector current
Gate-Emitter leakage current
Gate-Emitter threshold voltage
Collector-Emitter saturation voltage

Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer capacitance
Turn-on time

Turn-off time

Forward on voltage

Reverse recovery time

ICES

IGES

VGE(th)

VCE(sat)

Cies

Coes

Cres

ton

tr
tr(i)
toff

tf
VF

trr

– – 4.0
– – 0.8
5.5 7.2 8.5
– 2.3 2.6
– 2.8 –
– 48000 –
– 10000 –
– 8800 –
– 0.35 1.2
– 0.25 0.6
– 0.1 –
– 0.45 1.0
– 0.08 0.3
– 2.7 3.5
– 2.4 –
– – 0.35

VGE=0V,  VCE=1200V
VCE=0V,  VGE=±20V
VCE=20V,  IC=400mA
Tc=25° C   VGE=15V,  IC=400A
Tc=125°C
VGE=0V
VCE=10V
f=1MHz
VCC=600V
IC=400A
VGE=±15V
RG=1.8 ohm

Tj=25°C         IF=400A,  VGE=0V
Tj=125°C
IF=400A

mA
µA
V
V

pF

µs

V

µs

Electrical characteristics (at Tj=25°C unless otherwise specified)

Thermal resistance characteristics

Thermal resistance – – 0.04
– – 0.12
– 0.0125  –

IGBT
FWD
the base to cooling fin

°C/W
°C/W
°C/W

*4 :  This is the value which is defined mounting on the additional cooling fin with thermal compound

Equivalent Circuit Schematic

*1 : Aii terminals should be connected together when isolation test will be done
*2 : Recommendable value : Mounting 2.5 to 3.5 N·m(M5 or M6)
                                            Terminal  3.5 to 4.5 N·m(M6), 1.3 to 1.7N·m(M4)
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Item                                                   Symbol           Characteristics                          Conditions                                    Unit
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Rth(j-c)
Rth(j-c)
Rth(c-f)*4
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C E



Characteristics

1MBI400S-120 IGBT Module
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Collector current  vs.  Collector-Emiiter voltage
Tj= 25°C  (typ.)
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Collector - Emitter voltage  :  VCE  [ V ]
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Collector current  vs.  Collector-Emiiter voltage
Tj= 125°C  (typ.)
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Collector current  vs.  Collector-Emiiter voltage
VGE=15V  (typ.)
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Collector-Emiiter voltage  vs. Gate-Emitter voltage
Tj= 25°C  (typ.)
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Gate - Emitter voltage  :  VGE  [ V ]
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Capacitance  vs.  Collector-Emiiter voltage  (typ.)
VGE=0V,  f= 1MHz,  Tj= 25°C
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Collector - Emitter voltage  :  VCE  [ V ]
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Dynamic Gate charge  (typ.)
Vcc=600V, Ic=400A, Tj= 25°C

Gate charge  :  Qg  [ nC ]
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1MBI400S-120 IGBT Module
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Switching time  vs.  Collector current  (typ.)
Vcc=600V, VGE=+-15V, Rg= 1.8ohm, Tj= 25°C
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Collector current  :  Ic  [ A ]
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Switching time  vs.  Collector current  (typ.)
Vcc=600V, VGE=+-15V, Rg= 1.8ohm, Tj= 125°C

Collector current  :  Ic  [ A ]
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Switching time  vs.  Gate resistance  (typ.)
Vcc=600V, Ic=400A, VGE=+-15V, Tj= 25°C

Gate resistance  :  Rg  [ ohm ]
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Switching loss  vs.  Collector current  (typ.)
Vcc=600V, VGE=+-15V, Rg=1.8ohm
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Collector current  :  Ic  [ A ]
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Switching loss  vs.  Gate resistance (typ.)
Vcc=600V, Ic=400A, VGE=+-15V, Tj= 125°C
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Gate resistance  :  Rg  [ ohm ]
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  Reverse bias safe operating area
+VGE=15V, -VGE<=15V, Rg>=1.8ohm, Tj<=125°C

Collector - Emitter voltage  :  VCE  [ V ]
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IGBT Module

Outline Drawings,  mm

mass : 380g

1MBI400S-120
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Forward current  vs.  Forward on voltage  (typ.)
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Forward on voltage  :  VF  [ V ]
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Reverse recovery characteristics  (typ.)
Vcc=600V, VGE=+-15V, Rg=1.8ohm

Forward current  :  IF  [ A ]
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Pulse width  :  Pw  [ sec ]
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Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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